






























专利名称(译) 深层组织温度探针结构

公开(公告)号 US9068895 公开(公告)日 2015-06-30

申请号 US12/798946 申请日 2010-04-14

[标]申请(专利权)人(译) 阿里贊特保健公司

申请(专利权)人(译) ARIZANT HEALTHCARE INC.

当前申请(专利权)人(译) 3M创新有限公司

[标]发明人 VAN DUREN ALBERT P

发明人 VAN DUREN, ALBERT P.

IPC分类号 A61B5/00 G01K13/00 G01K1/16 A61B5/01

CPC分类号 G01K1/165 A61B5/01 A61B5/6833 G01K1/16 G01K13/002 A61B2562/0271 A61B2562/0276 A61B2562
/164

优先权 61/212704 2009-04-15 US

其他公开文献 US20100268114A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

使用支撑组件构造一次性零热通量深组织温度探针，所述支撑组件在探
针组装期间折叠在一起或分成层。这些部分支持探头元件，包括热传感
器和热传感器之间的热敏电阻。可选地，其中一个部分支撑加热器。
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